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DOL 99-2 Bundprint tilpasning

(en) DOL 99-2 Adaptation of relay panel

DOL 99-2 Anpassung der Bodenplatine

Modstanden R3 pa bundprintet Cut the resistance R3 of the relay Den Widerstand R3 auf der

skal klippes af, for at panelet
kan kare.

Dette skal kun gares, nar der
anvendes DOL 99-2 panel.

Der findes tre

eller 3.
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Figur/Figure/Abb. 1

panel in order to make panel

Only do so when DOL 99-2 panel
is applied.

There are three types of relay
bundprintversioner. Se fig. 1, 2 panels. See Fig. 1, 2 or 3.

Steuereinheit funktionieren kann.
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Figur/Figure/Abb. 2
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Bodenplatine abzwicken, damit die

Dieses Verfahren nur beim Einsatz
von DOL 99-2 Platine ausfuihren.

Es gibt drei Typen von
Bodenplatinen. Siehe Abb. 1, 2 oder
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BI4, blue, blau
Sort, black, schwarz —
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